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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Edelmetallrickgewinnung von metallkaschierten
Schichtpre3stoffplattenabféllen, insbesondere von Gold, das der Wiederverwertung zugefiihrt wird. Die erfinderische
Losung soll es ermoglichen, die Riickgewinnung von Edelmetallschichten mit geringem Energie-, Arbeits- und
Anlagenaufwand umweltfreundlich zu gewahrleisten. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur
Edelmetallriickgewinnung von metallkaschierten SchichtpreBstoffplattenabfallen zu schaffen, das es gestattet, die
lokalen Edelmetallschichten der Schichtstoffplattenoberflache durch Strahien mit geeigneten Strahlimitteln zu
entfernen und das gel6ste Material mit-einem hohen Edelmetallanteil der Metallriickgewinnung zuzufiihren. Das wird
dadurch realisiert, dak die SchichtpreRstoffabfallstreifen mit Edeimetallstreifen in eine Halterung eingespannt und in
den Wirkungsbereich von Partikelstrahlen transportiert werden, danach die Partikelstrahlen auf die

_ Edelmetallschichten bis zur vollkommenen Abtragung des Edelmetalls einwirken, wahrend gleichzeitig eine
Absaugung der Edelmetall- und der Polymerpartike! in einen Auffangbehalter erfolgt und sich eine Separierung der
Bestandteile und eine Zufihrung zur Wiederverwertung anschlief3t.
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Erfindungsanspruch: -

1. Verfahren zur Edelmetallrickgewinnung von.metallkaschierten SchichtpreRstoffplattenabfailen, insbesondere von lokalen
Goldschichten, gekennzeichnet dadurch, dal3 die metalikaschierten SchichtprefRstoffabfallstreifen (1) mit
Edelmetallschichten {2) in eine Halterung (3) eingespannt und in den Wirkungsbereich von Partikelstrahlen (4) transportiert
werden, danach die Partikelstrahlen (4) auf die Edelmetallschichten (2) bis zur vollkommenen Abtragung des Edelmetalls
einwirken, wéhrend gleichzeitig eine Absaugung der Edelmetall- und der Polymerpartikel in einen Auffangbehaiter (6) erfolgt
und sich die Separierung der Bestandteile und eine Zufiihrung zur Wiederverwertung anschlief3t.

2. Verfahren zur Edelmetalirickgewinnung von metallkaschierten SchichtpreBstoffplattenabfillen nach Punkt 1.,
gekennzeichnet dadurch, daR auf die Edelmetallschtchten ein Strahimittel, bestehend aus Polymerpartlkeln der Kérnung
0,9...1,25mm, einwirkt.

3. Verfahren zur Edelmetaliriickgewinnung von metallkaschierten SchichtpreRstoffplattenabfallen nach Punkt 1.,
gekennzeichnet dadurch, dal’ auf die Edelmetallschichten ein Partikelstrahl mit einem Aufprallwinkel von 30...80° und einer
Geschwindigkeit von 30...65m/s gerichtet ist. :
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Anwendungsgebiet der Erfindung

-Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Edelmetallriickgewinnung von metallkaschierten Schichtpref3stoffplattenabfalien,
insbesondere von Gold, das der Wiederverwertung zugefihrt wird. .

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Es ist bekannt, daR die Edeimetallschichten, z.B. Gold, der mit Mangeln behafteten SchichtpreRstoffplatten, die der
Weiterverwendung nicht zugefiihrt werden kdnnen, mittels thermischer, chemischer oder mechanischer Verfahren durch hohen
Aufwand an Energie, Material und Arbeitszeit zurlickgewonnen werden kénnen. Thermische Verfahren sind sehr
energieintensiv, Die anfallenden Metalle werden hiittenm&Big aufbereitet. Der Anteil an wiederverwertbarem Material ist relativ
gering. Die Schadstoffbeseitigung ist sehr aufwendig und flihrt zu einer hohen Umweltbelastung.

Chemische Verfahren sind sehr arbeits-, material- und energieintensiv. Neben dem Atzvorgang nimmt die
Schadstoffbeseitigung einen breiten Raum ein. Dabei ist die Umweltbelastung nicht vermeidbar.

AuRerdem ist es bekannt, dal? aus o.g. Materialien mittels mechanischer Verfahren durch Abtragen der Metallschicht mit Hilfe
von Schneidwerkzeugen eine Rlickgewinnung der Edelmetalle méglich ist.

Diese Verfahren sind sehr arbeitsaufwendig. Da zwischen der Edelmetalischicht und der kupferkaschierten
SchichtpreBstoffplatte eine gute Haftung besteht, ist eine optimale Abtragung und damit eine effektive Riickgewinnung des
Edelmetalls dulRerst kompliziert.

Ziel der Erfindung

Die erfinderische Losung soll es erméglichen, die Riickgewinnung von Edelmetallschichten mit geringem Energie-, Arbeits- und
Anlagenaufwand umweltfreundlich zu gewahrleisten.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Edelmetallriickgewinnung von metallkaschierten

Schichtprelstoffplattenabféllen zu schaffen, das es gestattet, die lokalen Edelmetallschichten der

SchichtpreBstoffplattenoberfldche durch Strahlen mit geeigneten Strahimitteln zu entfernen und das geléste Material mit einem
- hohen Edelmetallanteil der Metallriickgewinnung zuzufithren,

Die Merkmale der Erfindung bestehen darin, daB die SchichtpreRstoffabfallstreifen mit Edelmetallschichten in eine Halterung

eingespannt und in den Wirkungsbereich der Partikelstrahlen transportiert werden, danach die Partikelstrahlen auf die _

Edelmetallschichten bis zur vollkommenen Abtragung des Edelmetalls einwirken, wahrend gleichzeitig eine Absaugung der

Edelmetall- und der Polymerpartikel in einen Auffangbehélter erfolgt und sich eine Separierung der Bestandteile und eine

Zuflihrung zur Wiederverwertung anschlief3t,

Von Vorteil ist es, daft auf die Edelmetalischichten ein Strahimittel der Kérnung 0,9...1,25mm emwnkt.

Von Bedeutung ist es, daf} auf die Edelmetallschichten ein Partikelstrahl mit einem Aufprallwinkel von 30...80° und einer

Geschwindigkeit von 30...85m/s gerichtet ist.

Ausfithrungsbeispiel

in der zugehérigen Zeichnung wird das Prinzip der Vorrichtung dargestelit, das nach dem erfindungsgemaRen Verfahren
arbeitet. Die in Streifen geschmttenen SchichtpreBstoffplattenabfélle 1 mit Edelmetallschichten 2 werden in eine
Transporthalterung 3 elngespannt Es erfolgt eine Einstellung der Edelmetallschichten 2 in den Wirkungsbereich von
Partikelstrahlen 4. Danach wirken die Partikelstrahlen 4 auf die Edelmetallschichten 2, die flichenfdrmig als Leiterziige und in
kontaktierten Bohrungen ausgebildet sind, bis zur vollkommenen Abtragung ein. Mit Hilfe einer Absaugvorrichtung 5 werden die
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Edelmetall- und Polymerpartikel in einen Auffangbehélter 6 geleitet. Vom Auffangbehaélter 6 aus erfolgt eine Separierung der
Bestandteile und eine Zuftihrung zur Wiederverwertung. Die bearbeiteten Streifen gelangen von der Transporthalterung in einen
Auffangbehélter 7. ‘
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